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DATENBLATT / Specification

Sach Nr.:

T60405-A6166-X023

Item no.:
K-Nr.: Speicherdrossel Datum:  21.06.2012
K-no.: Date:
Kunde:  Typenelement Kd. Sach Nr.: Seite 1 wvon 1
Customer Customers part no.: Page of
Mafbild (mm): FreimaRtoleranz DIN I1SO 2768-c Anschlisse:
Connections:

Mechanical outline

General Tolerances
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AnschluBschema: Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Richtwerte):
Schematic diagram Operational data/characteristic data (nominal values):
1 4 . . .
Iy = 6A L =143 puH (N1 + N2 in Reihe/series)
IN=12A L=36 uH (N1+N2 parallel)
Al=0,2 Iy
f <200 kHz, 120,25
5 8 Umgebungstemperatur/ambient temperature : -40 °C... +60 °C
0 = 1 -1 Lagertemperatur/storage temprature: -40 °C... +125°C
Prufung: (v: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1)
Inspection
1) V) M3014: Up, eff =500V, 3s, N1 gegen/vs N2 (Stift 1 + 5 gegen/vs 4 + 8)
2) (AQL 0,65) M3214: L= 143 pH + 25% - 10% loc =6 A f=100kHz, Upcer =250 mV
(N1+N2 in Reihe/series) alternative f =10 kHz, lacer =10 mA
3) (AQL 1/S4) M3011/5: Reu < 22 mQ; Recwz <22 mQ
4) (Fix 05) M3290: Lotbarkeitstest nach Abschnitt 1
solderability test acc. to chapter 1
Messungen nach Temperaturangleich der Priiflinge an Raumtemperatur
Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature
Weitere Vorschriften: Anschlu3trager: UL - gelistet
Applicable documents: Terminal : UL - listed
Datum Name [ Index | Anderung
21.06.12 | Lo 80 Mechanical outline: ,preliminary values” specified. M3290 instead of M3029. Lapidary change.
25.08.97 | Lo 80 | DB aktualisiert. Betriebsdaten - Temperaturangaben aktualisiert und Endprufung Pkt.2 Uberarbeitet.
Hrsg.: KB-E Bearb: |, KB-PM B:Gér. freig.: HS
editor designer check released

Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts
nicht gestattet, soweit nicht ausdriicklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu
Schadenersatz. Alle Rechte fiir den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten

Copying of this document, disclosing it to third parties or using the contents there for any
purposes without express written authorization by use illegally forbidden.
Any offenders are liable to pay all relevant damages.
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KomnaHus «Life Electronics» 3aHumaemcsi nocmaskamu 351€KmMpPOHHbIX KOMITOHEHMO8 UMIOPMHO20 U
omedyecmeeHHo20 rpouseodcmea om npoudeodumernel u co ckrnados KpyrHbix ducmpubbomopos Esporibi,
AMepuku u Asuu.

C koHua 2013 200a KoMraHusi akmueHo pacwiupsiem fuHelKy MocmagoK KOMIOHEHMO8 0 HarnpaeneHuo
KoakcuarbHbIl kabesb, Keapuesbie 2eHepamopbl U KOHOeHCcamopbi (KepaMuyeckue, nieHoYHbIe,
3neKmposiumuyeckue), 3a cuyém 3akntoyeHuss ducmpubbromopcKux 002060p08

Mbi1 npednasaem:

o KoHKypeHmocnocobHbie UeHbl U CKUOKU MOCMOSIHHbIM KITUeHmMam.

e CrieyuarsnbHbie ycrio8usi 07151 TOCMOSIHHbIX KITUEHIMO8.

e [lod6op aHarnoeos.

lMocmaeky KomMrnoHeHmMo8 8 ftobbix obbemax, y0oernemeopstouUx eawum MompebHoCMSsM.

lpuemnembie cpoku nocmasku, 803MOXHa yCKOPEeHHasi mMocmaska.
Locmaeky mosapa & ritobyto moyky Poccuu u cmpaH CHI™.
KomrinekcHytro nocmasky.

Pabomy no npoekmam u rnocmasky obpa3syos.

®opmuposaHue ckiada nod 3akaszyuka.

Cepmucgbukambl coomeemcmeus Ha rnocmassnseMyro npooyKyuUto (Mo XenaHu KueHma).
o TecmuposaHue nocmasnsemMou npodyKyuu.

e [locmasKy KOMMOHEHMOo8, mMpebyruux 806HHYIO U KOCMUYECKYH MPUEMKY.

e  BxodHoli KOHMposib Ka4yecmea.

e  Hanu4yue cepmugpukama I1SO.

B cocmaee Hawel komnaHuu opeaHu3oeaH KoHcmpykmopckuli omderst, npu3eaHHbIl MomMozamb
paspabomyukam, U UHXEHepaM.

KoHcmpykmopckuli omOen nomoaaem ocyujecmseums:

Pezaucmpauuro npoekma y npousgooumersisi KOMIOHEHMOS.

TexHu4eckyro no0depXKy rnpoekma.

Bawumy om cHaMuUs KOMroHeHma ¢ npoussoocmea.

OueHKy cmoumocmu fpoeKkma ro KOMIOHeHmam.

U3ezomoerneHue mecmosol rnnambl MOHMaX U ryckoHanadoyHbie pabomeil.
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Ten: +7 (812) 336 43 04 (MHO20KaHANbHbI)
Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru
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